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尊敬的客户： 

您在过去两年内购买过的产品将进行以下变更，请您仔细阅读此变更的相关信息。产品变更通知依据 JEDEC 

J-STD-046 发布，如您在变更发布之日后的 30 天内未向共模提出任何额外疑问，我们认为贵司将接受此变

更。您作为共模的重要合作伙伴，我们将全力配合并保障变更前后相关产品的供应。 

 

变更编号： PCN 25_0002 Rev.0 

变更标题： GM1402 数据手册更新 

变更发布日期： 2025/2/27 

变更预计生效日期： 2025/2/28 

 

变更描述： 

GM1402 数据手册版本从 PrB 更新至 PrC，更新内容如下： 

 更新 MSOP 封装尺寸图纸； 

 更新 DFN 封装引脚描述。 

 

变更原因： 

勘误外形尺寸图纸。 

 

变更对外观、尺寸、功能、质量和可靠性的影响（正面和负面）： 

图纸变更不影响实际产品的外形尺寸、功能、质量和可靠性。 

 

变更产品标识： 

变更后的产品可通过生产批号进行追溯和识别。 

 

其他相关信息： 

无 

 

如有任何疑问，请发送邮件至 service@manbasemi.com 和 sales@manbasemi.com 或联系当地销售。  
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附录 A：变更影响的物料清单  

影响的物料型号 

GM1402ACPZ-R7 GM1402ARHZ-R7 

GM1402MRHZ-R7  

 

附录 B：变更版本历史 

版本 发布日期 生效日期 版本描述 

Rev.0 2025/2/27 2025/2/27 初版发布 

 


